* Sorolja fel a legfontosabb forrasztasi vizsgalatokat!

— Forraszthat6sagi, nedvesitési vizsgalatok — mintavételes
— Forrasztott kdtések formai minsitése

« Optikai (AOI, mikroszkép), szemrevételezéses vizsgéalatok —
mindendarabos, mintavételes

* Rontgenes (BGA) — mintavételes

— Elektrokémiai (migracios) vizsgalatok — mintavételes

— Elektromos vizsgéalatok (atmeneti ellenallas, szigetelési
ellenallds, aramterhelhetség, inpedanciak stb) — mintavételes
— Mechanikai vizsgélatok szerelt lemezeken (letolasi ero,
kiszakitasi er stb.) — mintavételes

— Anyagszerkezeti vizsgalatok csiszolatokon - mintavételes

» Sorolja fel a forrasztott kdtések tipikus hibait!

Lyukak, behorpadéasok a forraszban

* Forraszpaszta nem megfelel megolvadasa
* Nem megfeleld nedvesités

« TUl sok forrasz, hidképzOdés
-Szétfroccsent forrasz

* TOrott forrasz

» Forrasz tiuskék

 Soroljon fel néhany, a furatszerelt alkatrészek forrasztasanal alkalmazott
vizsgalati szempontot!

altalanos:

* Forraszfelllet fényes (6lommentes forrasznél mattabb)
» Tokéletes nedvesités

» TOkéletes terulés

A huzal, ill. alkatrészlab egyértelmien felismerhet

* Nedvesitési szog (altaldban) 90°

Tokeéletes szint Elfogadhaté szint

» Forraszfedettséq:
270° (1,2 osztaly)
330° (3 osztaly)

» Alkatrészlab és
forrszem kozott
forrasz anyag

« Tokéletes
alkatrészlab vagas

+ Tokéletes nedvesités
+ 100%-0s
forraszfelllet fedés

« Az alkatrészlab
elkilondl a forrasztol

+ Tokeéletes
alkatrészlab vagas




furatszerelés, furatgalvanizalas, via

feltdltése forrasszal, szigetelt vezeték
. 270°,il1330 °-nal  forrasztasa, szigetelt alkatrészlabak
kisebb forrasz felfutas alkatrészlabakon
forraszfedettség  forraszteriilés a forrasztasi oldalon

» Nincs, vagy kevés a forrasz felfutas a furatfalon
forrasz anyag az

alkatrészlabnal

- Az alkatrészlabat
ellepi a forrasz

 Soroljon fel néhany, a két- és tébb kivezeteses fellletszerelt alkatrészek
forrasztdsanal alkalmazott vizsgalati szempontot!

Maximalis oldaliranyu elcsuszas (A) Maximalis tengelyirdnyd elcslszas (B)

+ Tokéletes
— Nincs elcslszas

+ Tokéletes:
— Nincs elcsliszas
« Elfogadhato:

- Max 50 %-0s (1.,2. 0.),
vagy 25 %-0s (3. 0.)

elcstiszas + Hibas
+ Hibas: - Az alkatrész tulcsuszik
a kivezetésen

— Tébb, mint 50 %-o0s, ill.
25 %-0s elcslszas

Aktiv forrasztasi fellilet szélessége (C)
Maximalis forrasz felfutdsi magassag (E)
Minimalis forrasz felfutasi magassag (F)
Forrasztasi fellilet és alkatrész kivezetés fémezés
minimalis atfedése (J)

Tobbkivezetéses (flat pack) alkatrészek

Minimalis aktiv forrasz kotési hossz
Maximalis forrasz felfutasi magassag (E)



 Sorolja fel a szereletlen nyomtatott aramkori lemezeknél
alkalmazott vizsgalat tipusokat!
alap lemez:

-Fellleti korr6zio, szennyezddés: szemrevetelezéssel. Nem
megengedett.

Hallosag, éghetbség:

— Izz6huzalos modszer
— Szurélangprébas modszer

mechanikai vizsgalat
villamos vizsgalatok
szakadas-zarlat vizsgalat

* Az AOI feladata az elektronikai szerelésben.

Objektiv eredményeket szolgaltato, a digitalis gépi latds és képfeldolgozas modszereit alkalmazé
szerelt €és szereletlen nyomatatott huzalozasti lemezek automatizalt optikai ellendrzése. Gyorsabb,
pontosabb és olcsobb, mint a manudlis ellendrzés, igy kivaltotta azt. A gyartadstechnoldgia Osszes

1épésének minbsége, megfelelésége vizsgalhatd a segitségével. feladata : hibak
felismerése: megel0zés(paszta felvitel utan), selejt kivalasztasa
(forrasztas utan)

* Az ICT-k feladatai, tipusai.

* Villamos paraméterek vizsgalata a

szerelés utan

— Szakadasvizsgalat

— Zarlatvizsgalat

— Alkatrész- (érték) vizsgalat

* Alkatrészek megléte

 Alkatrészek helyes belltetési helyzete

* Alkatrészek értékei (ellenallas, kapacitas,
induktivitas, fesziltségek, aramok stb.)

Alkatrész labaknal rugalmas méro6tlik
» Massziv befogdszerkezet



» Minden panelhez kulon tesztprogram

szerkezet
» Konny, flexibilis programozas
 Két oldalas vizsgalat
* Max. 24 mért
 DONtott t pozicio lehetséges
» Nagy munkafeltlet (1000 mm x 600 mm)
» AOI-val kombinalt mikodés



» Hasonlitsa 6ssze az ESD és EOS jelenségeket

« ESD (Electrostatic Discharge): elektrosztatikus kisulés,
azaz, elektrosztatikus forrasbol szarmazo elektromos
energia gyors felszabadulasa; potenciél kilonbség
kiegyenlitdése

* EOS (Electrical Overstress) alatt azon villamos
tulterhelést értjuk, amely nagy aram vagy
feszlltségcsucs hatasara létrejov olyan hibakat okoz,
aminek a bekdvetkezéséhez egy viszonylag hosszabb
idej villamos igénybevétel sziikséges (~1 ms).

* Az EOS és az ESD okozta hibak kialakulasanak
lényeges kllonbsége éppen az, hogy mig az
elektrosztatikus kistlés egy Uzemen kivili, mveletet
éppen nem végz alkatrészen keletkezik a gyartasi
szakaszban vagy az alkatrész kezelése kdzben, addig
az EOS okozta meghibasodéas a valds Uzem mkddés
alatt jon létre.
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A sztatikus kisllés okozta hibak bekovetkezeésehez
rovidebb, néhany ns-ig tarto, de nagyobb aram és
feszlltségértékek vezetnek

A mikodés kdzben bekdvetkezb elektronikus
tulterheléseknek a ,hosszabb” ideig fennalld, de

alacsonyabb villamos paraméterekkel rendelkezé
impulzusok az okozoi.



« ESD védett munkahelyek kialakitasi formai.

» Az egész gyartosor. A gyartosor bejaratat
kival-belul tablaval jeldini kell.

» Egy kulonallo terem. Fallal hatarolva és
tablaval jelolve.

 Elkllonitett munkaterilet. A gép oldalan,
vagy a padloburkolon sarga ragasztoszalaggal
behatarolva és tablaval jelolve.

* Egy munkahely. Tablaval jelolve.

 Soroljon fel néhany ESD védelmi stratégiat

* A lehet legkevesebb szigetelanyag
hasznalatara kell térekedni, a szigetelanyagok
vezetképessegét az ESD szempontbol
biztonsagos szintre kell ndvelni

» Specidlis eszkozoket kell alkalmazni raktarozas,
gyartas, szerelés, csomagolas szallitas soran

« Megfelel védeszkozok (ESD padld, cipd,
keszty(i, kopeny, csuklépant, csomagold és
taroléeszkozok...) alkalmazasa

* A gépek, készulekek, munkahelyi elemek,
berendezések, gépallvanyok, asztallabak,
rakodofellletek stb. vezetképes részeit

szigetelt védvezetékkel (szine: zdld/sarga) a
foldelési ponttal 6ssze kell kotni,
egyenpotencialra hozni.

* A legtbbb vezet anyag foldelését (az emberi
test is ebbe a csoportba tartozik) biztositani kell
egy foldel ellenallason keresztul.

* Az elektrosztatikusan védett tertileteken belul a
dolgozoi munkafegyelem megkdvetelése

» Sorolja fel az ESD védelem legfontosabb eszkdzeit

padl6zat, munkaasztal, kéziszerszamok, kezel6k foldelése, kezelOk ruhazata,
ionizatorok, anyagok csomagolasa, anyagok szallitasa



